centro
universitarmo

Centro Universitdrio
2 Iee

o

Medidor de pressao intracraniana

N[0 INVASIVO




CONHEGCA NOSSA EQUIPE

Eduardo Matubara Gabriel Morais Guilhermelglesias Lucas Castro

Nagela Larini Raiane Inacio Rodrigo Maier Victor Silva Victéria Ferreira

Orientador: Prof° Dr. Sérgio Delijaicov



Objetivo

PIC-X

Fonte: Autor, 2020

Projetar um medidor de pressao
intracraniana nao invasivo de modo a
oferecer uma medicao mais precisa, com
menos consequéncias e mais conforto ao
paciente.




Uma Introducao

O QUE E PIC?
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Fonte: Adaptado de Pesquisa Fapesp, 2015
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Quais os riscos do aumento da pressao

intracraniana?

@ © ©

‘Parada respiratoria Parada cardiaca Morte




Quando é necessarioo
mohnitorizacao da pressao

o o
intracraniana?
Aumento do volume intracraniano Lesoes Traumaticas
\'@ * Traumatismo craniano e Tumores

Paciente internado na UTI
apresentando anormalidades



Métodos existentes

gifs.com

Fonte: Adaptado de Pesquisa Fapesp, 2015



Métodos existentes

Fonte: Web newspaper Start-se, 2019



EXTENSOMETROS CELULA DE CARGA

Fonte: Autor, 2020 Fonte: Autor, 2020







Ferramentas utilizadas
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Ferramentas utilizadas
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O Ferramentas utilizadas S

DESENHOS

PLM Software

SIEMENS
NX

Fonte: Autor, 2020



B: Static Structural

Normal Elastic Strain 3
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Ferramentas utilizadas
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Tratamento dos dados
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MATLAB
SIMULINK®

40
RA 4

o

— P
o e A e

SR N R e O
’ g 12eygus 1A
minio aa Frequencia

Fonte: Autor, 2020 Fonte: Autor, 2020



Quer saber
mais sobre o
PIC-X?

EXPO MEC PLENA
02/07/2020

MS Teams

Horario

Da 18:30 as 21:30




